PROFMET

OMUCAHUE

YHMBEPCANbHbIA CUAMKOHOBbLIA FEPMETUK - 3TO MHOroueseBoW matepwan,
npeAHa3HaYeHHbI 419 TepMeTU3aummn U YIIOTHEHUA Pa3/IMYHbIX NMOBEPXHOCTEN
BHYTPM W BHE MOMeLLeHWin. Ero yHuKanbHas dopmyna obecneumBaeT HageKHYIo
3alWMTy OT BOAbl, MblAM, ra30B M APYrUX BHEWHWX BO3LENCTBMIA, Aenas ero

naeanbHbIM BbIBOPOM A5 WMPOKOTO CEeKTPa NPUIOKEHWUN.
UHCTPYKLU MU NO NPUMEHEHUIO

Y6eputecb, 4TO NMOBEPXHOCTU CyXMe U OYULLEHbI OT 3arpAasHeHuit. Temnepatypa
npumeHeHus: ot +5°C go +40 °C. B TeueHne 5 MUHYT nocne HaHeceHUs repMeTuK
[O/MKeH ObITb pasrnaxeH PesvHOBbLIM WWnaTesem A8 MJA0THOro PaBHOMEPHOro
3aM0/IHEHNA WBA U HAAEXHOTO COeAMHEHNA 31eMeHTOB. M3NNLWKKN He3acTbiBLIero
repMeTUKa MOXHO yaanuTb pactsoputenem. COOTHOWEHUE WHUPKUHBI U YBUHbI
WBA A0/IKHO 6bITb OKOO 2:1.

MoaroToBKka noBepxHocTei. CTEKNO, a TaKkKe anloMWHWI, Nerkue cniasbl U
HeprKasetowas npeagaputenbHo  obpabatbisaercs
pactBoputenem. [pyrme metansibl HeOBXOAMMO 4/1A Hayana cnerka obpabotaTb
abpasmBHbIM MaTepuasoMm, 3aTeM OYUCTUTb C
[epeBo TaKkKe 3aumwaercs

cTanb cNUpTOM UK
nomoLubo
abpasuBom, C nocieayowym
yAaneHvem noiau. Naactmaccosble usgenma Heobxoammo obpaboTaTb CPeACTBOM,

cnupta  uam
pactsopuTens.

pPeKoOMeHAYEeMbIM NMPOU3BOANTENEM ITUX U3LENNIA.
YCNOBUA XPAHEHUA

CpOK rogHOCTM YKa3aH Ha ynakoBKe. XpaHWUTe B CyXOM MecTe npu Temnepatype ot
+5°C po +25°C.

OrPAHU4EHUA

FepmMeTvK He AO/IKEH NPUMEHSATLCA NPU MONHOM OTCYTCTBMM BIAXKHOCTM BO34yXa.
He pekomeHayeTcs UCMoNb30BaTb Ha MOPUCTbIX MOBEPXHOCTAX, TAKMX KaK Mpamop,
HaTypasibHbll KameHb, 6eTOH U T.4. OTBEPKAEHWE KUCIOTHOE, MO3TOMY repMETUK
He/Nb3A UCMOb30BaTb Ha 3€PKasax U YyBCTBUTE/IbHLIX META/INAX, TakUX KaK Mefdb,
NaTyHb, CBMHeL. He mMognexuT okpawmBaHuio. He Mcnonb3oBaTb B COYETaHUM C
6UTYMHbIM ~ achanbTom, HEONPEeHOM U HEeKOTOPbIMM  OPraHUYeCKUMMU
anactomepamun. He NoAXoAMT AR KOHTAKTa C MULLEBbIMKU NpoayKTamu. U3beratb
nonagaHus NPAMbIX CONHEYHbIX Nyyeid. MOKeT MoKenTeTb Npu BO3LENCTBUM
oT6e/IMBalOWMX BELWECTB WM YUCTAWMX CPEACTB Ha OCHOBe Xxaopa A0

OTBEPKAEHUSA.

TEXHUYECKME XAPAKTEPUCTUKN

TexHuueckuii nacnopt/Pasaport tehnic
FepmeTUK CUIMKOHOBbLIN YHUBEPCANbHbIM
Silicon universal

DESCRIERE

Etansantul siliconic universal este un material versatil, conceput pentru etansarea
si sigilarea diferitelor suprafete atat in interiorul, cat si in afara cladirilor. Formula
sa unica oferd o protectie fiabila impotriva apei, prafului, gazelor si altor influente
externe, facandu-l o alegere ideald pentru o gama larga de aplicatii.

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Asigurati-va ca suprafetele sunt uscate si curdtate de murddrie. Temperatura de
aplicare: +5 °C pana la +40 °C. Netezirea ulterioara cu o spatuld din cauciuc trebuie
efectuata inainte de formare a peliculei, adica in decurs de 5 minute dupd aplicare.
Excesul de silicon poate fi indepartat cu un solvent. Raportul Idtime-adancime al
rostului trebuie sa fie de aproximativ 2:1.

Pregatirea suprafetei. Sticla, precum si aluminiul, aliajele usoare si otelul inoxidabil
se prelucreaza cu alcool sau solvent. Alte metale trebuiesc mai intai usor slefuite,
apoi curatate cu alcool sau solvent. Lemnul, de asemenea, trebuie preventiv
prelucrat cu un material abraziv, cu ulterioara eliminare a prafului. Produsele din
plastic trebuiesc mai intai prelucrate cu agentul recomandat de cdtre producdtorul
acestora.

CONDITII DE DEPOZITARE

Termen de valabilitate este indicat pe ambalaj. Pastrati intr-un loc uscat la
temperaturi intre +5°C si +25°C.

RESTRICTII

Siliconul nu trebuie utilizat in absenta completda a umiditatii aerului. Nu se
recomanda utilizarea pe suprafete poroase, cum ar fi marmura, piatra naturald,
beton etc. La intdrirea siliconului se degaja acid acetic, de aceea produsul nu poate
fi utilizat pe oglinzi si metale sensibile precum cupru, alama, plumb. Nu poate fi
vopsit. Nu se utilizeaza in combinatie cu suprafete bituminoase, neopren si unii
elastomeri organici. Nu este potrivit pentru a contacta cu produsele alimentare.
Siliconul trebuie sa fie ferit de actiunea directa a razelor UV. Poate ingalbeni atunci
cand intra Tn contact cu indlbitor sau detergenti pe baza de clor inainte de intdrire.

CARACTERISTICI TEHNICE

basa CUIMKOHOBbIV Noavmep

Baza polimer siliconic

Cuctema 3aTBepiKaeHun
aueTokeu

Sistem de intarire .
acetoxi

MnotHocTb 0,96-0,98 r/mn (ASTM D 792)

Densitate 0,96-0,98 g/ml (ASTM D 792)

Teepaoctb (Shore A) 15-25 A (uepes 28 gHeit)

Duritate (Shore A) 15-25 A (peste 28 zile)

MpoyHOCTb Ha pa3spbis <0,7N/mm2 (SO 8339)

Rezistenta la tractiune <0,7N/mm? (I1SO 8339)

Bpemsn 06pasoBaHusA NneHKM 8-20 muH. (npu 23°C 1 BRaxkH. 50%)

Timp de formare a peliculei 8-20 min. (la 23°C si umid. 50%)

MWH. 2,5 mm/geHb (npm 23°C 1 Bax.
50%)

CKOpOCTb OTBEPKAEHUA

YAnuHeHve Npy paspbise MUH. 350% (ASTM D412)

dnacTMuHoe BOCCTaHOBNEHUE npumepH. 100% (ISO 7389)

bBeccBA3HOCTbL Omm (ISO 7390)

TemnepaTypHas CTOMKOCTb ot -50°C go +80°C

Temnepatypa npumeHeHUA ot +5°C go +40°C

[laHHbIi IMCT TexHUYeCKON MHOPMALMK OCHOBAH Ha MHOPMaLYMK, NONYHEHHO Ha OCHOBE MCMbITaHWit M OrPOMHOTO OMbiTa B 061aCTM MOHTaXHbIX NEH Ha AaTy HacToAlero TexHMJecKoro nacnopta. Mocko/bKy HEBO3MOMKHO UcCeAoBaTb Bee
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Viteza de intdrire min. 2,5 mm/zi (la 23°C si umid. 50%)

Alungire la rupere min. 350% (ASTM D412)

Recuperare elastica aprox. 100% (1SO 7389)

ncovoiere Omm (ISO 7390)

Rezistenta la temperaturi de la-50°C pind la +200°C

Temperatura de aplicare

de la +5°C pina la +40°C




		2026-04-23T16:49:19+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




